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苏州可川电子科技股份有限公司
投资者关系活动记录表
                                                      编号：2026-001
	投资者关系
活动类别

	√特定对象调研        □分析师会议
□媒体采访            □业绩说明会
□新闻发布会          □路演活动
√现场参观	
□其他 

	参与单位名称
及人员姓名
	平安资管、华安基金、泰信基金、南方基金、财通资管、太平资产、大成基金、趣时资产、天治基金、农银基金、国联安基金、晨曦投资、海富通基金、国盛证券、中邮基金、中欧基金、富国基金、财通基金。

	时间
	2026年1月27日

	地点
	可川光子技术（苏州）有限公司会议室

	上市公司接待
人员姓名
	董事长、首席执行官：朱春华
副总裁：张郁佳
可川光子总经理：杨凌冈
董事会秘书、财务总监：周博

	投资者关系活动主要内容介绍
	1、 基本情况介绍
苏州可川电子科技股份有限公司之全资子公司可川光子技术（苏州）有限公司（以下简称“可川光子”）成立于2024年2月，组建了资深的研发及制造管理团队，掌握核心自研设计算法，致力于高速硅光芯片设计和高速光模块的研发、生产。具备了从硅光芯片设计、硅光晶圆检测、芯片检测、COB、模块组装到后段模块检测和测试的全链条量产能力，同时硅光芯片已完成首次流片。目前可川光子正在积极地进行市场开拓工作。
2、 问题交流
Q1：如何看待所处行业前景？
A：1、政策战略契合。“十五五计划”提出要深入推进数字中国建设,加快人工智能等数智技术创新，突破基础理论和核心技术，强化算力、算法、数据等高效供给。
2、市场需求刚性。当下，全球AI算力需求正以指数级速度爆发，数据中心互联升级成为不可逆的行业趋势，而高速光模块作为算力传输的“核心命脉”，市场需求迎来确定性爆发，叠加国产替代与“东数西算”政策红利，这条高景气赛道的成长性与盈利空间，已成为全市场的共识。
Q2：技术团队背景及积累？
A：公司组建的核心研发及制造管理团队主要聚焦于硅光芯片设计和封装技术两大领域，均具备十分资深的从业经历，尤其在硅光芯片设计方面，掌握核心自研算法。
Q3：目前市场已有很成熟的光模块厂商，可川光子作为后发选手，有什么优势/差异？
A：可川光子作为行业的新进入者和后发选手，的确在光模块市场上面临日益激烈的竞争格局，当前已有国内外的众多模块和零组件厂商占据了主要的市场份额，但是整个行业目前仍然处于高速发展和技术不断更新迭代的过程中，可川光子自成立伊始便聚焦于高速硅光芯片的设计和研发，致力于为下游客户提供更低功耗、更低成本、更高速率的解决方案，相信在光通信行业不断奔涌向前的发展浪潮中能够走出自己的差异化路线。
Q4：硅光芯片目前是定制品还是标准品？
A：根据客户需求不同，可以提供标准品或定制化设计方案。
Q5：已完成流片的芯片速率？
A：目前已完成流片和测试的是单通道100G速率的硅光芯片。
Q6: 光模块送样什么时候会有进展？
A：目前正在持续配合客户送样测试中，光模块的验证周期相对较长，如有进一步的进展或订单落实情况，公司将及时通过合规渠道向市场及投资者披露相关信息。目前暂未形成营收，对公司本期营收不构成重大影响。

	风险提示
	公司提醒新业务新产品开发过程中存在一定的技术风险、市场风险和应用验证周期风险，上述内容如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关信息，不视作公司或公司管理层对行业、公司发展的承诺与保证。公司将严格按照有关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。

	附件清单（如有）
	无

	日期
	2026年1月28日



